TRANSCOM SYSTEM sp. z 0.0. il
al. Kijowska 57/LU6 I n ANsc 3 M
30-079 Krakow ’

NIP UE: PL 6262740250 SYSTEM

Parametry techniczne:

Obudowa: ABS

— Kolor: szary
; \;\” : Wymiary obudowy: dt. 106 mm; szer. 90
S— = '"‘_ mm; wys. 58 mm
e . - =) Montaz: szyna TH35 lub 3 punkty
= F-3 Srubowe
Temperatura pracy: -10°C do 60°C
T"“"’is;,kgg Wymagane dobezpieczenie: (jest
y wymagane odbezpieczenie

'f bezpiecznikowe)
5 Ucc: 12 - 24 VDC
Max. Zakres zasilania: 9 - 30 VDC
Pobér mocy: 0,50 W
Obcigzalnos¢ wyjs¢ (zabezpieczenie):
0,5 A (opcja 0,75A)/wyijscie
taczna dopuszczalna obcigzalno$¢
wszystkich wyjsé: 10 A
Rodzaj transmisji na magistrali: RS485 2-
wW
Szybkos$c¢ transmisji na magistrali
lokalnej: 38400 b/s
Tryb pracy wyjscia: OnLine/OffLine
s . llo$¢ wyj$¢ na ptycie wyjscia
WyjScie rozszerzajace o 1 do 20 rozszerzajacego: 20
nastepnych zamkow
elektromagnetycznych do sterownikow

serii TCS.W.

Urzadzenie wykonane jest w technologii
SMD z zastosowaniem technologii lutu
bezotowiowego. Wyj$cia pradowe
zabezpieczone sg przed skutkami zwarcia
bezpiecznikami polimerowymi. Wyjscie
wyposazone jest w ztgcza Srubowe
roztgczne przewodow oraz system
mocowania na szyne TH 35.
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